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1. PRZEZNACZENIE ODBIORNIKA

O db io rn ik  te lew izy jny  MONITOR WESTA TC 201 je s t odb io rn ik iem  
um oż liw ia jącym  odb ió r p rog ram ów  te lew izy jnych  ko lo row ych 
i cza rno -b ia łych  w s tandardz ie  OIRT (D, K) i CCIR (B, G) oraz 
w  system ie  SECAM i PAL.
Jest przystosow any do odb io ru  w  warunkach  k lim atu  um iarkow a­
nego, w pom ieszczen iach zam knię tych.

Z astosow an ie  w odb io rn iku  gn iazda euroztącza  um ożliw ia  
w spó łp racę  z m agnetow idem  lub kom puterem  itp. urządzeniam i 
m ającym i w y jśc iow e  sygna ły  w izy jn e  lub RGB i m.cz. fon ii. 
O db io rn ik  je s t w ykonany zgodn ie  z ZN-89/MP/W ZT-047 ark. 08. 
W idok odborn ika  o raz rozm ieszczen ie  gn iazd i e lem en tów  regu­
lacy jnych  pokazano na rys. 1.

Otwieranie
klapki

Wyłącznik
sieci
Gniazdo
słuchawkowe

Odbiornik zdalnego sterowania

odbiorcza . — — +i w. |\  a a  o n a l  «=»
Strojenie „  -  W>'źw'e tlocz

Wpisanie — „  W  v T  — ~-C~ — s— ... 
do pamięci \  Włączenie

Wybór Klapka /  Zmiana \  \R egu iac ja \N o rm ow on ie
zakresu otwarta programu głośności producenta’

Diodc
odbiorcze

Z a t r z a s k
s z y fiy

k o n t r a s to w e j

a ) w id o k  z  p rz o d u  b ) w id o k  z  ty lu

R y s . 1 . W id o k  o d b io rn ik a  M O N IT O R  W E S T A  T C  201

Gniazdo antenowe

Gniazdo m agne to fonu

2. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

K onstrukc ja  odb io rn ika :
—  jednop ły tow a  z m odu łam i: dekodera MD 2041/4, eu roz łą - 

cza ME 2041/2, p. cz. MP 2011/2, g łow icy  ZGM201, fon ii 
MF 2006, ram ki MV 2031/2, synchron izac ji MH 2031, za s ila ­
cza MZ 2001 o raz zespo łem  ZG2031;

—  z p ły tką k ineskopow ą MW 2040/2 um ieszczoną na cokole 
k ineskopu typu A33PCR01 x0 1 ;

—  z zespo łem  zda lnego  s te row an ia  typu OZS 2030/3 oraz 
z nada jn ik iem  zda lnego  s te row an ia  NZS 2030.

Z as ilacz : s tab ilizow any, obwód s iec iow y zasilacza  oddzie lony 
ga lw an iczn ie  od m asy o d b io rn ika  dz ięk i uk ładow i kom utacyj­
nemu, p rze tw arza jącem u nap ięc ie  s iec i na nap ięc ie  o często­
tliw ośc i rzędu 20 -ł-30 kHz.

Z abezp ieczen ie  przed p rzec iążen iem  prądow ym  za pomocą 
specja lnych  układów  e lek tron icznych  sam oczynnego dz ia ła ­
n ia  oraz bezp ieczników  top ikow ych.
B ezp ieczn ik i:
—  B501 —  WTA-T 250/2,5 A
—  B601 —  WTA-T 250/800 mA
—  B502 —  WTA-T 250/1,25 mA
—  B503 —  WTA-T 250/500 mA
—  B801 —  WTA-T 250/50 mA 
U kłady sca lone  —  16 szt.
T ranzysto ry  —  46 szt.
G łośn ik —  GD7-13/2.5/15 O



2.1. Gniazda przyłączeniowe

G niazdo euroztącza  typu Peri-TV-PPTV/30 zapew n ia jące  w y jśc ie  i w e jśc ie  sygna łu  w iz ji i fon ii wg tabe li 1.
T ab lica  1

N u m e r  k o n ta k lu P r z e z n a c z e n ie P a ra m e try U w a g i

1 2 3 4

1, 3 W yjśc ie  fon iczne  (audio out) Im pedancja  w yjśc iow a  <  1,5 k i ł .
Znam ionow a rezystancja  obc iążen ia  10 k il.  
Znam ionow e nap ięc ie  w y jśc iow e  za lecane 0,5 V. 
M aksym alne nap ięc ie  w y jśc iow e  2 V ,k.

2 W ejście fon iczne  (audio in) Im pedancja  w e jśc iow a  <  10 k il.
Znam ionow a im pedancja  ź ród ła  1 k il.  
Znam ionow a SEM ź ród ła  0,5 V. M in im a lna  SEM 
ź ród ła  d la  znam ionow ego nap ięc ia  w y jśc iow ego  
0,2 V SEM, p rzeste row an ia  >  2 Vs l.

4 W spólna m asa w ejść i w y jść  
fon icznych (audio)

—

5 M asa d la  w e jśc ia  sygna łu  ko loru  
podstaw ow ego B (n ieb iesk iego)

—

6 W ejście fon iczne (audio in.) Jak d la  kontaktu 2

7 W ejście  sygna łu  ko lo ru  podstaw ow ego B 
(n ieb iesk iego)

P o la ryzacja  sygna łu  pozytywowa. 
M iędzyszczytow a w artość sygna łu  (od poziom u 
b ie li do poziom u w ygaszan ia) m ie rzona  w w a­
runkach dopasow an ia  0,7 V + 3  dB. Im pedancja  
w e jśc iow a  75 i i .  Składow a s ta ła  0-i-2  V.

8 W ejście  p rze łącza jące Stan niski —  poziom  nap ięc ia  odpow iada jący 
prze łączen iu  m on ito ra  w stan um oż liw ia jący  
odb ió r sygna łu  te lew izy jnego  (poprzez gn iazdo 
antenowe) 0 +  2 V
Stan wysoki —  poziom  nap ięc ia  odpow iada­
ją cy  p rze łączen iu  m on ito ra  w stan um oż liw ia jący  
w spó łp racę  z zew nętrznym i ź ród łam i sygna łów  
m .cz. (przez eurozłącze) o w artości 
+  9,5 +  +  12 V.
R ezystancja  w e jśc iow a  >  10 k il.
Po jem ność w e jśc iow a  ^  2 nF

9 M asa d la  w e jśc ia  sygna łu  ko loru  
podstaw ow ego G (z ie lonego)

—

10 Kontakt n ie  po łączony —

11 W ejście  sygna łu  ko lo ru  podstaw ow e­
go G (z ie lonego)

Jak d la  kontaktu 7

12 Kontakt n ie po łączony —

13 M asa d la  w e jśc ia  sygna łu  ko loru  
podstaw ow ego R (czerw onego)

—

14 M asa w e jśc ia  sygna łu  w ygaszan ia —

15 W ejście  sygna łu  ko loru  podstaw ow e­
go R (czerw onego)

Jak d la  kontaktu 7

16 W ejście  w ygaszan ia  (szybkiego 
p rze łączan ia )

Stan niski —  poziom  nap ięc ia  odpow iada jący 
p rze łączen iu  m on ito ra  w stan um oż liw ia jący  
od tw arzan ie  sygna łów  ko lo rów  podstaw ow ych 
RGB, uzyskanych w  układzie  e lektrycznym  
o d b io rn ika  0 +  0,4 V
Stan wysoki —  poziom  nap ięc ia  odpow iada jący 
p rze łączen iu  m on ito ra  w  stan um oż liw ia jący  
o d tw arzan ie  sygna łów  ko lo rów  podstaw ow ych 
RGB z zew nętrznego ż ród la  (przez eurozłącze) 
+  1 +  + 3  V.
Im pedancja  w e jśc iow a  75 i l

17 M asa w y jśc ia  w izy jnego  (v ideo out) —

18 M asa w e jśc ia  w izy jnego  (v ideo in) —
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cd. tab licy  1

1 2 3 4

19 W yjście sygna łu  w izy jnego  (v ideo in) C a łkow ity  sygna ł w izy jny  —  po la ryzac ja  pozyty­
wowa.
M iędzyszczytow a w artość sygna łu  (od poziom u 
b ie li do poziom u im pu lsów  synch ron izac ji) 
m ie rzona w  w arunkach dopasow an ia  1 V ±  3 dB. 
Im pedancja  w e jśc iow a  75 f i  
Składow a s ta ła  0-h + 2  V

20 W ejście sygnału  w izy jnego  (v ideo in) Jak d la  kontaktu 19

21 Masa —

u G niazdo słuchaw ek typu GS2-3 z w y łączn ik iem , przystosow ane do s łuchaw ek o param etrach : im pedancja  oko ło  100 f i ,  poziom  sygna łu  
w y jśc iow ego  300 mV SEM p rzy m ocy 0,5 W w ydz ie lane j w  g łośn iku .

'  G niazdo m agnetofonu typu GM345-1-666 przystosow ane do m agnetofonu o im pedancji w e jśc iow e j 25 k ii.
) G niazdo antenow e w spó łos iow e , w spó lne  d la  zakresów  VHF i UHF, p rzystosow ane do w tyku W ZA 1/6 lub 2,4/9,5 firm y  „R o m a s te r” .

2.2. Parametry techniczne

C zęsto tliw ość pośredn ia  w iz ji 
C zęsto tliw ość pośredn ia  fon ii

Czułość toru w iz ji w  zakresach 
użytkowa
ogran iczona  synchron izac ja

(VHF):

użytkowa
ogran iczona  synchron izac ją  

Czułość użytkowa toru fon ii: 
w  zakresach I-III (VHF) 
w  zakresach IV-V (UHF)

M aksym alny użytkow y sygna ł w e jśc iow y 
bez tłum ika  dodatkow ego 

Pasmo przenoszenia  

Zakres zaskoku synchron izac ji: 
poziom ej 
p ionow ej

fon ii 3s 2 W
Stab ilność dos tro je n ia  w  funkc ji

38 MHz w szystk ich  czynn ików  d e s tab ilizu ją ­
31,5 MHz dla OIRT cych przy p racy ARCzH sS ± 1 0 0  kHz
32,5 MHz dla CCIR Pow tarza lność d o s tro jen ia  

T łum ie n ie  sygna łu  ch rom inanc ji w  to rze
s: ± 3 0 0  kHz

- 5 6  dB/m W lum inanc ji na często tliw ośc iach :

s; - 7 4  dB/m W f, =  4,32 MHz 3s 16 dB
f2 =  4,43 MHz 3s 16 dB

<  - 5 3  dB/m W Z n ieksz ta łcen ia  geom etryczne  obrazu:

<  - 6 8  dB/m W zn iekszta łcen ia  lin iow ośc i odchy lan ia <  ± 1 0 %
zn ieksz ta łcen ia  obrysu  obrazu «: 3%

sS - 7 4  dB/m W
N apięcie  zas ila jące  
M oc pob ie rana  z s iec i

220 v : i „ % ,  50 
65 W

^  — 70 dB/m W G łów ne w ym ia ry  odb io rn ika :
szerokość 370 mm

5= - 1 0  dB/m W w ysokość 400 mm
3s 3 MHz g łębokość 

M asa odb io rn ika :
385 mm

3s ± 4 0 0  Hz bez opakow an ia 13 kg
3s 4 Hz w opakow an iu 15 kg

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA W CZASIE POMIARÓW, STROJENIA
I REGULACJI

O db io rn ik  je s t ca łkow ic ie  bezp ieczny podczas użytkow ania. Bez­
p ieczeństw o użytkow ania  odb io rn ika  je s t kon tro low ane w  czasie  
procesu p rodukcyjnego zgodnie  z PN-88/T-06250. Należy w ięc 
dbać o to, aby w  czasie  regu lac ji, s tro jen ia , pom iarów , napraw  
o raz dem ontażu i m ontażu odb io rn ika  is tn ie ją cy  stan nie zosta ł 

naruszony przez w prow adzen ie  zm ian n iezgodnych z dokum en 
tac ją  techniczną.

P om iary przeprow adzane w  części odb io rn ika  przew odząco 
po łączone j z s ie c ią  na leży w ykonyw ać w stosunku do m asy 
,,go rą ce j” .
Prace przy odb io rn iku  m oże w ykonyw ać jedyn ie  osoba przeszko­
lona —  przy zachow aniu  szczegó lne j ostrożności i p rzestrzega­
niu p rzep isów  BHP.
Ponadto, podczas w ykonyw an ia  w szystk ich  czynności p rzy zd ję ­
te j ściance  ty lne j odb io rn ika  należy pam iętać, że:

szczegó lną  ostrożność zachow ać w  obszarze zaznaczonym  na 
p łyc ie  g łów ne j lin ią  c ią g łą  —  zakreskow aną, tj. w obszarze 
obe jm u jącym  zas ilacz , f i lt r  p rzec iw zak łócen iow y, pętlę  roz- 
m agnesow ującą  o raz w  obszarze  zespo łu  gotow ości —  ze 
w zg lędu  na ga lw an iczne  po łączen ie  tych układów  z s iec ią  
energetyczną;

e  w  uk ładz ie  odchylan ia , na p ły tce  w zm acniaczy w izy jnych 
i gn ieżdz ie  anodow ym  kineskopu w ystępu ją  w ysokie  nap ięcia  
—  oko ło  6,5 kV i 25 kV;

linka  zespo łu  um asia jącego  k ineskop (pow łokę  g ra fitow ą) 
pow inna być po łączona z m asą p ły tk i w zm acniaczy w izy jnych  
o raz z m asą p ły ty  g łów ne j;
w  uk ładz ie  końcow ym  odchy lan ia  poziom ego w ystępu ją  na­
p ięc ia  rzędu 1100 V;
w k ładk i bezp ieczn ikow e pow inny być w ym ien iane  ty lko  na 
w k ładk i o tym  sam ym  p rądz ie  nom ina lnym  o raz tego sam ego 
typu;
rezys to ry  oznaczone znakiem  ¿¿A na leży dystansow ać, aby 
w s tan ie  uszkodzen ia  nie p rzeg rzew a ły  lam inatu ; 
e lem en ty  m ające is to tny w p ływ  na bezp ieczeństw o użytkow a­
nia od b io rn ika  zos ta ły  oznaczone na schem acie  znakiem  ^  
Podczas napraw  e lem enty takie  n ie  m ogą być w ym ien iane  na 
e lem enty innego typu n iż p rzew idu je  kata log części zam ien­
nych;
w  celu zapew n ien ia  bezp ieczeństw a użytkow ania  w  o d b io rn i­
ku są sp ię te  następu jące  w iązki:
—  w iązka  od G801 przyp ię ta  do nasadki N507 (koszulka 

um ieszczona po s tron ie  G801),
—  w iązka  cew ek odchyla jących  G505 do cew ki rozm agneso- 

w u jące j,
—  w iązka  N507 p rzyp ię ta  do o tw oru  w  lew ym  m eta low ym  

nadbiegunn iku  cew ek odchyla jących,
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—  w iązka  od N508 (koszu lka od s trony N508), p rzew ód od 
pow ie lacza  i p rzew ód um asia jący MW.

Wykaz elementów i podzespołów oznaczonych na schemacie 
znakiem

1. K ineskop A33PCR01 x 01
2. P rzy łączacz s iec iow y (sznur s iec iow y).
3. W yłączn ik  s iec iow y.
4. Cewki rozm agnesow ujące .
5. Pow ie lacz D524.
6. Isk ie rn ik  I 400.
7. Bezp ieczn ik i: B501, B502, B503, B801, B601.

8. R ezystory: R525, 536, 538, 541, 553, 919, 938, 945, 302, 315,
611, 612, 254, 30, 132, 152.

9. K ondensatory: C513, 514, 515, 521, 601, 542, 547, 546.
10. T ransfo rm a tory : Tr501, Tr503, Tr801.
Przed przystąp ien iem  do czynności napraw czych  należy, je że li to 
kon ieczne, usunąć ww. m ocow an ia  w iązek  i p rzew odów  w  celu 
u m o ż liw ie n ia  obro tu  p ły ty  g łów ne j w  p row adn icach  o ra z  un ikn ię ­
c ia  uszkodzen ia  k ineskopu. Po nap raw ie  należy p rzyw róc ić  
m ocow an ia  w iązek, ja k  przed napraw ą.
Przed p rzy lu tow an iem  p rzew ody w y łączn ika  s iec iow ego  i p rze­
wód ogn iskow an ia  pow ie lacza  pow inny być zag inane  w  oczkach 
lu tow niczych.

4, PODSTAWOWE BLOKI, MODUŁY l PODZESPOŁY
T ab lica  2

Lp.
B lo k i M o d u ły  i p o d z e s p o ły

N a z w a S y m b o l N a z w a '  S y m b o l

1 Płyta g łów na PG2041/2 G łow ica
M oduł często tliw ośc i pośredn ie j 
M oduł fon ii 
M oduł dekodera 
M oduł ram ki 
M oduł synchron.
M oduł eurozłącza  
M oduł zasilacza 
Z espó ł gotow ości

ZGM201
MP2011/2
MF2006
MD2041/4
MV2031/2
MH2031
ME2041/2
MZ2001
ZG2031

2 Pozosta łe M oduł w zm acniaczy w izy jnych
Lam pa kineskopow a
Zespó ł cew ek rozm agnesow ujących

MW2040/2
33PCR01 x 01 PIL-S4 
L-051

3 Z espó ł regu lac ji O db io rn ik  zda lnego s te row an ia  
W ył. s iec. i gn iazdo  słuchaw kow e

OZS2030/3

4 W yposażenie  dodatkow e N adajn ik  zda lnego s te row an ia  
Zespół anten VHF 
Antena ko łow a

NZS2030 
D-3711-262 
AKp-03/02

5. WYPOSAŻENIE ODBIORNIKA W WAŻNIEJSZE ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

T ab lica  3

Lp. O z n a c z e n ie  n a  s c h e m a c ie R o d z a j e le m e n tu Typ F u n k c ja

1 2 3 4 5

Głowica ZGM 201
1 T1 tranzysto r BF 966S w zm acniacz w.cz. UHF

2 T2 tranzysto r BF 970 m ieszacz sam odrga jący  UHF

3 T31 tranzysto r BF 964S w zm acniacz w.cz. VHF

4 T32 tranzysto r BF 964S w zm acniacz VHF, w zm acniacz p.cz. UHF

5 T33 tranzysto r BF 506 heterodyna VHF

6 V1, V2, V3, V4, V5 dioda BB 585B d iody w arikapow e UHF

7 V31, V32, V33, V34 dioda BB 109 d iody w a rikapow e  \/H F

8 D1, D31, D33, D35, D36 dioda BA 182 d iody p rze łącza jące

9 D32, D34 dioda BAP 795 d iody p rze łącza jące
Moduł pośrednie] częstotliwości MP2011/2

10 T151 tranzysto r BF370 w zm acniacz w stępny p.cz.

11 T152 tranzysto r BC238A w tó rn ik  w izy jny

12 US151 ukł. sca lony A241D w zm acn iacz p.cz. de tekto r w iz ji, d ysk rym in a to r ARCzH, 
w zm acniacz ARW

Moduł fonii MF2006

13 US101 układ sca lony UL1244N w zm acniacz p.cz. fon ii og ran iczn ik , dem odu la to r m.cz.

14 US102 układ sca lony UL1480P w zm acniacz m.cz.
Moduł wzmacniaczy wizyjnych MW2040/2

15 T424 tranzysto r BC308 źród ło  nap ięc iow e  d la  tranzysto rów  stopnia  
p rzedw zm acn iaczy RGB

16 T400 tranzysto r BC308 stop ień w e jśc iow y w zm acniacza  R

17 T410 tranzysto r BC308 stop ień  w e jśc iow y w zm acniacza  G
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18
19

20 

21 

22

23

24

25

26 

27

28
29
30
31
32
33
34

35

T420
T401

T402

T411

T412

T421

T422

T403

T413

T423

T201
T202
T203
T204
US201
US202
US203

US 751

36 ' US301

tranzysto r
tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r

tranzysto r 
tranzysto r 
tranzysto r 
tranzysto r 
układ sca lony 
układ sca lony 
układ sca lony

I układ sca lony

układ sca lony

BC308 s top ień w e jśc iow y w zm acniacza  B
BF459 s top ień końcow y w zm acniacza  R z obciążen iem

aktyw nym
BF459 s top ień  końcow y w zm acniacza  R z obciążen iem

aktyw nym
BF459 s top ień końcow y w zm acniacza  G z obciążen iem

aktyw nym
BF459 s top ień końcow y w zm acniacza  G z obciążen iem

aktyw nym
BF459 s top ień końcow y w zm acniacza  B z obciążen iem

aktyw nym
BF459 s top ień końcow y w zm acniacza  B z obciążen iem

aktyw nym
BF423 m ie rn ik  prądu katody w  uk ładz ie  autom atyczne j korekcj

ba lansu sta tycznego toru R 
BF423 m ie rn ik  p rądu  katody w uk ładz ie  autom atyczne j korekcj

balansu sta tycznego toru G 
BF423 m ie rn ik  prądu katody w uk ładz ie  autom atyczne j korekcj

ba lansu sta tycznego toru B 
Moduł dekodera MD2041 4

BC238
BC238
BC238
BC238
TDA4555
TDA3505
TDA4560

Moduł ramki MV2031
I TDA1170S I

w tó rn ik  sygna łu  PAL 
w tó rn ik  sygna łu  SECAM
zm iana opóźn ien ia  lum inanc ji w zg lędem  ch rom inanc ji 
o g ran iczen ie  prądu kineskopu 
dekoder m ultis tanda rdow y 
procesor w izy jny
żyra to row a  lin ia  opóźn ia jąca  lum inanc ji, popraw a czasu 
narastan ia  zboczy imp. R-Y i B-Y

>

układ odchy lan ia  p ionow ego
Moduł synchronizacji MH2031

A255D separa to r, se lek to r, dyskrym in a to r fazy, genera to r
odchy lan ia  poziom ego 

M odut eurozlącza ME2041 2
37 T901 tranzysto r BC238 w zm acniacz w e jśc iow y sygna łów  video
38 T902 tranzsto r BC308 stop ień  dopasow u jący
39 T 903 tranzyso r BC238 układ s te row an ia  p rze łączn ika
40 T904 tranzysor BC238 stop ień  w y jśc iow y sygna łów  video
41 1905 tranzyso r BC238 układ s te row an ia  p rze łączn ika
42 T907 tranzyso r BC237 inw e rte r sygna łu  v ideo
43 US901 układ sca lony MCY74066 prze łączn ik
44 US902 układ sca lony UL1244N w stępny w zm acniacz m.cz.

Moduł zasilacza MZ2001
45 T601 tranzysto r SU160 tranzys to r k luczu jący zasilacza
46 US601 układ sca lony TDA4600-2 układ s te ru ją cy  zas ilacza

Zespól gotowości ZG2031
47 T801 tranzysto r BC308 w łączn ik  układu przekaźn ika
48 T802 tranzysto r BD135 tranzys to r s te ru jący  p rzekaźn ik
49 US801 układ sca lony UL7505G s ta b iliza to r 5 V

Odbiornik zdalnego sterowania OZS2030/3
50 T1 tranzysto r BC308B s te row an ie  w skaźn ika  cyfrow ego
51 T2 tranzysto r BC308B s te row an ie  w skaźn ika  cyfrow ego
52 T3 tranzysto r BC238 loka lne za łączan ie  odb io rn ika  do stanu pracy
53 T4 tranzysto r BC307B p rze łączn ik  zakresów
54 T5 tranzysto r BC307B p rze łączn ik  zakresów
55 T6 tranzysto r BC307B p rze łączn ik  zakresów
56 T7 tranzysto r BF240 nap ięc ie  w arikapow e
57 T8 tranzysto r BD135 s ta b iliza to r 5 V
58 T9 tranzysto r BC238 regu la to r fon ii
59 US1 układ sca lony TBA2800 w zm acniacz sygna łu  w e jśc iow ego
60 US2 układ sca lony SAA1293-03 m ik rop roceso r
61 US3 układ sca lony MDA2061 pam ięć

Ptyta główna PG2041/2
62 T501 tranzysto r BC238B kszta łtow anie  im pulsu  V
63 T502 tranzysto r BC238B m u ltiw ib ra to r
64 T503 tranzysto r BD135 tranzys to r s te ru ją cy  układ odchy lan ia  poziom ego
65 T504 tranzysto r SU 160 s top ień końcow y odchy lan ia  poziom ego
66 T505 tranzysto r BC237 układ dozow ania  nap ięc ia  w arikapow ego
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1 2 3 4 5

67 US501 układ sca lony UL7512G s ta b iliza to r 12 V
Nadajnik zdalnego sterowania NZS2030

68 T 1 tranzysto r BC238 w zm acniacz sygna łu  w y jśc iow ego

69 T2 tranzysto r BD135 w zm acniacz sygna łu  w y jśc iow ego

70 US1 uktad sca lony SAA1250 nadajn ik  zda lnego s te row an ia

6. DANE ZASTOSOWANYCH W ODBIORNIKU ELEMENTÓW INDUKCYJNYCH
T ab lica  4

Lp . N a z w a
O z n a c z e n ie

s c h e m a tu
S c h e m a t L

n

z w o jó w
D ru t R d z e ń

1 2 3 4 5 6 7 8

1 D-3391-492-5 
Obwód w e jśc iow y

L151
] !

7
DNEul 

0  0,20 mm
RGMr 

M4 x 0,5 x 13/U31

2 D-3391-492-3
Obwód
re fe rency jny

L152

•

' 5 1
i 5 1 i
i ; i  i

m

4
DNEul 

0  0,20 mm
RGMr 

M4 x 0,5 x 1/U31

3 D-3391-492-4 
Dysk. ARCzH

L153

1— t “ 1

l  1

U i

4
DNEul 

0  0,20 mm
RGM r 

M4 x 0,5 x 13/U31

4 7 x  7-424
E lim ina to r fon ii 6,5

L154 9,25 /<H
40

b ifila rn ie
DNE130I 
0,08 mm

RWP 
2,3 x 5.9/F-82

5 7 x 7-424 
E lim ina to r 
fon ii 5,5 MHz

L155 patrz p.4 9,25 f tH
40

b ifila rn ie
DNE130I 
0,08 mm

RWP
2,3 x 5,9/F-82

6 7 x 7-423 
Częst. różnic, 
fon ii 5,5 MHz

L101

i-------- 1

¡2r L !

' s ! 1 

i ^ i
-*■ 1  S i  1 

Iz i i  1
L _ ____ I

0,61 /(H 8 1 2 x0 ,0 3  CuLs
RWP2.3 x  5/F-82 

RWa 65 x 6.3/F-81 
7 x 7

7 7 x 7-423 
Częst. różn ic.

L102 patrz p. 6 0,61 /tH 8
12 x0 ,0 3

CuLs

RWP2.3 x 5F -82  
RWa 6 5 x 6 ,3  F-81 

7 x 7

8 7 x  7-431 
F iltr  środk.- 
przepust. PAL

L201

3°— i °5 
! ■ ( '1 

20 - l v '

1 0---r-T | o4
i 1 - !

10,8 /tH 42
DNE130I 

0  0,1 mm
RWP2.3 x 5,9 F-82

9 7 x 7 -4 1 5  
Deem faza w.cz. 
SECAM

L202 patrz p. 8 31 /(H 25
DNEul 

0  0,1 mm
RWP2.3 x 5,9 F-82

7 x 7

10 7 x 7 -4 1 5
Identyfikac ja
SECAM

L203 patrz p. 9 31 /iH 25
DNEul 

0  0,1 mm
RWP2.3 x 5.9 F-82

7 x 7
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cd. tab licy  4

11 k-32
D em odu la to r
B-Y

L204 6,5 fiH 28
DNEul 

0  0,12 mm

RGMs 
4 X 0,8 X 10/U31 

12 x  12

1 2 k-32
D em odu la to r
R-Y

L205 patrz p. 11 6,5 fiH 28
DNEul 

0  0,12 mm

RGMs 
4 X 0,8 X 10/U31 

12 x  12

13 7 X  7-431
Obwód w y jśc iow y 
lin ii ch rom inanc ji

L206 patrz p. 9 10,8 fiH 42
DNE130I 

0  0,1 mm

RWP
2,3 X 5.9/F-82 

7 x 7

14 7 x 7-431
Obwód w e jśc iow y 
lin ii ch rom inanc ji 
SDL145

L207 patrz p. 9 10,8 /iH 42
DNE130I 

0  0,1 mm
RWP2.3 x  5.9/F-82 

7 x 7

7 x 7 -4 1 6
Obwód w e jśc iow y 
lin ii ch rom inanc ji 
CV20

L207 patrz p. 9 5 /¡H 30
DNEul 

0  0,1 mm
RWP2.3 x 5.9/F-82 

7 x 7

15 7 x 7-431 
Pułapka 
podnośnej 
ch rom inanc ji

L208 patrz p. 9 10,8 ¡M 42
DNE130I 

0  0,1 mm
RWP2.3 x 5.9/F-82 

7 X 7

16 TS15
T ransfo rm ator
s te ru jący

Tr502

3-4:
12 mH ± 1 0 %  

1- 2 :

210 /(H +  10%

3-4:
185
1-2 :

23,75

DNE130I 
0  0,25 mm 

DNE130I 
0  0,35 mm

ET-25/F806

17 L046 L508 5 /¡H-10% 42,5 DNE130IS 
0  0,45 mm

18 L-034

D ław ik filtru  
s iec iow ego

L506

6-1: > 1 2  mH 
przy zw art.

uzw. 7-4,

2-5: > 1 2  mH 
przy zw art.

uzw. 3-8,

5-6: sS370 mH 
przy zw art. 
uzw. 1-2; 3-8, 

sym etria  uzwojeń: 
6-1 (7-4 zwarte)

DNE130I 
0  0,5 mm

2-5 (3-8 zwarte) 
=  1 ± 3 %

19 TS6/49
T rans fo rm a to r

Tr801

5-8:

R j-e  =  650 n

1-4:
R , - 4 =  3,3 n

5-8: 
1650
6- 8 : 

1650 
1-4: 
220

0  0,1 mm 

0  0,1 mm 

0  0,35 mm

El-48

20 P rzekaźn ik 
RM81-1-Z-5 V

PK801 ^cewki 60 f i 1600 0  0,125 mm
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1 2 3 4 5 6 7 B

21 Tr029
(T30)

T rans fo rm a tor
zas ilacza

Tr501

10 * 5 '

f i11 <►—M  i

^  | 

1?o-------5 i

r * — ° 2

> ę -»6

2 i - o  12

k - i—o16

1-7:1,7 mH 
(2,3 mH)

11-13

9-15

16-12

16-4

12-6 

2-4

82

4

13

9

60

4

39

• DNE103I 
0  0,45 mm 

DNE1031 
0  0,45 mm 

DNE130I 
0  0,45 mm 

2 x DNE103I 
0  0,35 mm 

2 x DNE103I 
0  0,35 mm 

2 x DNE103I 
0  0,45 mm 

DNE103I 
0  0,2 mm

EC 52/F-807

22 TVL94
T rans fo rm a tor
lin ii

Tr503

10— T l 

WNo------ 2

C

C

C

WN-10

9-8

7-6

4-1

5-6

901

3

9

111

9

DNE103I 
0  0,12 mm 

DNE103I 
0  0,35 mm

DNE103I 
0  0,35 mm 

DNE103I 
0  0,35 mm 

DNE103I 
0  0,35 mm

U47/F-807

23 L053
K orektor
lin iow ośc i

L510

2°— —

i f

m in.: 0,048 mH 
max.: 0,53 mH 

R =  0,33 a
120

DNE103IS 
0  0,45 mm

RWO 
5 x  1 ,3 x 4 0 ,5/F-1001

24 L066
D ław ik szero­
kości lin ii

L511

3

m in.: 150 /jH 
max.: 280 //H 

R =  0,29 fi
105

DNE103I 
0  0,60 mm

RGMr 
8 x 1 x  28/F-1001

25 L031
D ław ik
cen trow an ia

L512

O-—'.

l i

22,2 mH 
R =  13,7 fi 830

DNE130I 
0  0,3 mm

RWO 
8 x 3,2 x 25/F-1001

26 Cewka 
żarzen ia  
1 2 x  12

L509
2

' j r

m in.: 11 /¡H 
max,: 21 /(H 
R =  0,19 fi

Ms4 x 0,8 x 8 x  10/ 
/F-1001

7.1. Układ zasilania

Do układu za s ilan ia  je s t doprow adzone nap ięc ie  s iec i poprzez 
f i lt r  p rzec iw zak łócen iow y (L506, C513, C514) o raz układ w ytw a­
rza jący nap ięc ie  za s ila jące  d la  cew ki rozm agnesow ujące j 
(R520). W filtrz e  zastosow ano, ze w zg lędu  na bezpieczeństw o, 
kondensa tory w y trzym u jące  p róbę  nap ięc iow ą 3600 V o często­
tliw ośc i 50 Hz lub 5100 V nap ięc ia  sta łego. Kondensa to ry tak ie  są 
oznaczone znakiem  ,,B ”  i ty lko  tak ie  na leży stosować.
Układ za s ila ją cy  cew kę rozm agnesow ującą  w ytw arza  w  chw ili 
w łączen ia  o d b io rn ika  (przy  z im nym  pozystorze  R520) duży prąd, 
rzędu 5 A, w y tw a rza jący  po le  rozm agnesow ujące  kineskop. Prąd

ten po oko ło  30 s, gdy następu je  nagrzan ie  s ię  pozystora , m ale je  
pon iże j 10 mA.
W uk ładz ie  m ogą być stosow ane dw a typy pozysto rów  PTCV-2 
i PTCV-1, W przypadku s tosow ania  PTCV-1 m ontaż w ykonać 
zgodnie  z układem  pokazanym  na fragm enc ie  schem atu ideow e­
go i m ontażow ego.
Układ p rze tw orn icy  zas ilacza  zosta ł um ieszczony na m odule 
MZ2001. O pie ra  s ię  na uk ładz ie  sca lonym  TDA4600-2. W m om en­
cie w łączen ia  o d b io rn ika  następu je  ładow an ie  kondensatora  
C608 poprzez R611 i 612. Gdy nap ięc ie  na nim  os iągn ie  w artość 
+  7 V, następu je  rozruch p rze tw orn icy , a nap ięc ie  na końców ce 
9 US601 „p o d s k a k u je " do w artośc i + 1 2  V. W tym  m om encie
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można by od łączyć gatąź rozruchow ą —  prze tw orn ica  będzie 
pracować.
Po w łączen iu  za s ilan ia  także je s t podaw ane nap ięc ie  na p ie rw o t­
ne uzw o jen ie  tansfo rm ato ra  o raz R608 i C603, w y tw a rza jąc  w  ten 
sposób rosnące nap ięc ie  na końcówce 4 US601. Czas narastan ia  
tego nap ięc ia  je s t uza leżn iony od prądu ko lekto ra  tranzysto ra

Przy przeciążen iu  nap ięc ie  U, TDA4600-2 os iąga  punkt „ A "  (rys. 
2C) i p rze tw orn ica  b loku je  s ię  (brak s te row an ia  tranzysto ra  T601). 
Jeże li kondensato r C603 zm nie jszy  sw o ją  po jem ność, p rzy nor­
m alnych obciążen iach  zasilacza , p rze tw o rn ica  zab loku je  się. 
S tab ilizac ja  od zm ian  obc iążen ia  p rze tw o rn icy  i nap ięc ia  s iec i 
następu je  dz ięki is tn ien iu  ga łęz i z łożone j z R609, R610 i R606 o raz 
prostow n ika  D603 i C605. N ap ięc ie  na C605 w ynosi w  w arunkach 
norm alnych  oko ło  —22 V. Z m ien ia  s ię  ono w raz ze zm ianą 
obc iążen ia  p rze tw orn icy  i zm ianą  nap ięc ia  s ieci.
W w ym ien ione j pętli s ta b iliza c ji zastosow ano po tenc jom etr R610, 
któ rym  ustaw ia  s ię  nap ięc ie  w y jśc iow e  + 1 20  V. W ystępuje 
za leżność: jeże li rezystancja  R610 w zrasta , to w zras ta ją  rów nież 
nap ięc ia  w yjśc iow e. Stąd w niosek, że p rzy u rucham ian iu  p rze ­
tw o rn icy  należy na jp ie rw  sp raw dz ić  om om ie rzem  ga łąź z łożoną 
zR 6 0 6 i R610. Ponadto potencom etr R610 pow in ien  być ustaw iony 
na m in im um  rezystancji.
P rzerw a w  tej ga łęz i n ie  pow oduje  zatem  w zrostu  napięć w y j­
ściow ych, a ty lko  ich m alen ie , co je s t cechą pozytyw ną p rze tw o r­
n icy z TDA4600-2. E lem enty R609 i C604 s tanow ią  f ilt r  szkod liw ych  
oscy lac ji w ystępu jących  w czasie, gdy tranzysto r T601 nie p rze­
w odzi (rys. 2D). Jest to kon ieczne d la  popraw ne j p racy p rze tw or­
nicy. R ezystor R609 je s t rezysto rem  d ru tow ym  i dz ięk i jego  
indukcyjności w łasne j pop raw ia  s ię  jeszcze  bardz ie j filtra c ja  
szkod liw ych  oscy lac ji nap ięciow ych. K ondensator C604 pow in ien  
m ieć m ałe straty, d la tego  też zastosow ano —  kondensator 
ceram iczny.
Nie w ym ien ione  dotychczas e lem enty zw iązane  z US601 s łużą  do 
popraw y w arunków  startu  p rze tw orn icy  i s ta b iliza c ji je j pracy. 
T rzeba zaznaczyć, że tranzys to r T601 u legn ie  uszkodzeniu , gdy 
w  czasie  jego  n iep rzew odzen ia  jedna  z d iod  (po s tron ie  w tó rne j 
transfo rm a to ra ) D507 lub D508 u legn ie  p rzeb ic iu . D letego też, gdy 
zostan ie  uszkodzony tranzysto r T601, na leży sp raw dzić  ww. 
d iody. O d łączen ie  kondensatora  C601 pow oduje  także uszkodze­
nie tranzys to ra  T601, a uszkodzenie  R608 pow oduje  rów nież 
uszkodzen ie  T601 i US601.

T601 (BU208A). Czas narastan ia  prądu ko lek to ra  je s t uza leżn iony 
od indukcy jnośc i uzw o jen ia  p ie rw otnego  trans fo rm a to ra  i nap ię ­
c ia  s iec i. Przeb ieg p iłoksz ta łtny  z  końców ki 4, podaw any w ew ­
nątrz układu sca lonego na w zm acniacz prądu bazy, pow oduje  
s te row an ie  tranzysto ra  T601 prądem  bazy p ropo rc jona lnym  do 
prądu ko lektora .

UWAGA,
Jeże li kondensa to r C520 zm nie jszy  sw o ją  po jem ność do  np. 
100 j,F. to p rzy  w łączen iu  nap ięc ia  s iec i u lega  uszkodzen iu  
tran zys to r T601 f uk ład  sca lony US601.

N ie w o lno  od łączyć w szystk ich  d iod po s tron ie  w tó rne j tran s fo r­
m atora  (praca bez obciążen ia). M ożna od łączyć d iody D507, 
D509, D510, D511, a ga łąź + 1 20  V obc iążyć żarów ką  60 W; 220 V. 
Jeś li nastąp i kon ieczność w ym iany uszkodzonego e lem entu , 
na leży odczekać ponad 5 m inu t —  od m om entu w yłączen ia  
nap ięc ia  s iec i —  aby roz ładow a ł s ię  C520 przez R521. W p rzec iw ­
nym raz ie  podczas lu tow an ia  może u lec uszkodzeniu  układ 
sca lony TDA4600.
P rze tw orn ica  p racu je  pop raw n ie  przy nap ięc iu  s iec i 160 V.

7.2. Układ odchylania pionowego
Układ odchy lan ia  p ionow ego je s t um ieszczony na m odule 
MV2031/2. Podstaw ow ą częśc ią  uk ładu odchy lan ia  p ionow ego 
stanow i układ sca lony US751, zas ilany nap ięc iem  + 2 5  V przez 
f i lt r  z łożony z R537 i C538. W ytw arza on nap ięc ie  po trzebne do 
za s ilan ia  cew ek odchylan ia .
Im pu lsy synch ron izac ji ram ki z końców ki 8 uk ładu sca lonego 
US301 (A255D) są podaw ane przez układ ksz ta łtu jący  C751, R751, 
D751 na końców kę 8 układu sca lonego  US751. Im pu lsy syn ch ron i­
zac ji s łużą  do synch ron izow an ia  w ew nę trznego  oscyla to ra , któ­
rego  d rgan ia  sw obodne usta la ją  e lem en ty  zew nętrzne  R752, 
R753, C753. Są to e lem en ty  o w ąsk ie j to le ra n c ji, pozw a la jące  
u trzym ać d rg a n ia  sw obodne oscy la to ra  w  zakres ie  u m o ż liw ia ­
jącym  synch ron izac ję  (regu lac ja  R752 —  synchron izac ja  p iono­
wa). Im pu lsy p rostoką tne  z w yśc ia  oscy la to ra , po łączonego 
w ew ną trz  obw odu z genera to rem  nap ięc ia  p iłow ego , s te ru ją  
p racą układu w ytw arzan ia  i ksz ta łtow an ia  nap ięc ia  p iłokszta łtne- 
go. A m p lituda  tego  nap ięc ia  w  cewkach odchy lan ia  p ionow ego 
je s t usta lana przez e lem enty R754, R755 (regu lac ja  w ysokości 
obrazu).

'<=^601 Od indukcyjności
/  rozproszenia Lr i C601 U c 6 0 1 = L q . - ^

R y s . A

T t i T  z a le ż ą  od  U s ie c i ł m o c y  o d b ie ra n e j z  z a s ila c z a  

Lg —  In d u k c y jn o ś ć  g łó w n a  tra n s fo rm a to ra  Tr501

Unóżki 4-TDA 4600-2 B lokowanie przetworn icy
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/
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Elem enty R760 i R759, p racu jące  w  uk ładz ie  u jem nego sprzęże ­
nia zw ro tnego  z układem  ogran iczan ia  prądu kineskopu, zapew ­
n ia ją  u trzym an ie  s ta łe j w ysokości obrazu przy zm ianach prądu 
k ineskopu. N ap ięc ie  p iłokszta łtne  je s t podaw ane na stopień 
bu forow y (oddz ie la jący , k tóry um oż liw ia  kszta łtow anie  lin iow ośc i 
p rzeb iegu  (korekcja  S w p ion ie) p rzez e lem enty zew nętrzne  C755, 
C754, R758, R757.
N apięcie  p iłoksz ta łtne  je s t podaw ane następn ie  do w zm acniacza 
mocy. R ezystor R756 rea lizu je  sprzężen ie  m iędzy układem  
kszta łtow ania  nap ięc ia  p iłokszta łtnego  a p rzedw zm acniaczem . 
E lem enty R764, R765, C758 s tanow ią  sp rzężen ie  zw ro tne  usta la ­
jące  punkt p racy w zm acniacza mocy; e lem enty C756, R762 
kszta łtu ją  jego  charakte rys tykę  w yjśc iow ą , a e lem enty R763, 
C757, C759 rea lizu ją  kom pensację  tej charakte rystyk i. 
C entrow an ie  po łożen ia  obrazu w  p ion ie  odbywa s ię  przez poda­
nie na cew ki odchy la jące  odpow iedn iego  do potrzeb napięcia 
s ta łego  przez zw arc ie  p.6 zw ory Z501 z jednym  z p. 14-5.

7.3. Układ kształtowania impulsu 
gaszącego odchylania 
pionowego

Układ kszta łtow an ia  im pulsu  „V "  je s t zbudow any na tranzysto ­
rach T501, T502 s tanow iących p rze rzu tn ik  m onostab ilny ze 
sprzężen iem  po jem nościow ym  C537 i sp rzężen iem  rezystancyj- 
nym R528.
T ranzysto r T501 jes t w yzw a lany im pulsam i pow rotu ,,V ", o czasie 
trw an ia  ok. 1 ms, z nóżki 5 układu US504.
Na w y jśc iu  układu z ko lekto ra  tranzysto ra  T502 o trzym ujem y 
im pulsy  odchy lan ia  p ionow ego o czasie  trw an ia  ok. 1,1 +  1,4 ms, 
okreś lonym  przez s ta lą  czasow ą e lem entów  C537 i R528. O trzy­
m any im puls  z ko lek to ra  tranzysto ra  T502 jes t podaw any do 
m odułu dekodera  w  celu o trzym an ia  im pulsu ,,super sandcas tle ” .

7.4. Układ synchronizacji i generatora 
linii

W układz ie  sca lonym  US301 —  A255D z ca łkow itego  sygnału 
w izy jnego  o po la ryzac ji u jem ne j je s t w ydz ie lony ca łkow ity  sygnał 
synch ron izac ji (se lekcja), z któ rego  uzysku je  s ię  im pulsy  syn­
ch ron izac ji poziom ej i p ionow e j (separacja). W ytw arzany jes t 
rów nież im puls  „s a n d c a s tle " . C a łkow ity  sygna ł w izy jny  o w a rto ­
ści ok. 3,5 Vss je s t podaw any na układ sca lony (k9 —  stopień 
w e jśc iow y; k10 —  układ b lokady zakłóceń).
E lem enty C314, C303, R306 og ran icza ją  pasm o sygna łu  w izy jn e ­
go. dw ó jn ik  C301 R305 okreś la  s ta łą  czasow ą dz ia łan ia  układu 
b lokady zakłóceń, rezysto ry  R303, R304 po la ryzu ją  w e jśc ie  9 i 10 
układu sca lonego. Na k8 układu US301 o trzym u jem y im pulsy 
synch ron izac ji p ionow e j. C zęsto tliw ość genera to ra  lin ii jes t 
o k reś lona  przez e lem en ty  C310 i R316. Z m iana często tliw ośc i 
w łasne j genera to ra  następu je  przez zm ianę  prądu w p ływ a jącego  
do k15 uk ładu US301 z dz ie ln ika  R317 R320. N apięcie z genera to ra  
jes t podaw ane na genera to r s te ru jący, k tóry je s t p rogram ow any 
nap ięc iem  sta łym  na k4 układu US301.
W za leżności od w artośc i nap ięc ia  s ta łego  na k4 na w yjśc iu  
genera to ra  s te ru jącego  je s t im puls  o różnej szerokości, k tóry 
następn ie  je s t podaw any na s top ień w yjśc iow y. S topień w y jśc io ­
wy je s t zas ilany  przez rezysto r R315 (k2 US301), natom iast im puls 
w y jśc iow y synch ron izac ji poziom ej o trzym u jem y na k3 układu 
US301. N ap ięc ie  z genera to ra  jes t podaw ane rów nież  na układ 
w y tw a rza jący  im pulsy  „S -C ”  d la  dekodera. Im puls ten, zwany 
„s a n d c a s tle " , sk łada  s ię  z im pulsu  gaszącego lin ii o czasie  
trw an ia  10 f is  i am p litudz ie  44-5  Vss, w ystępu jącego w czasie 
trw an ia  im pulsu  iden ty fikac ji po lin ii o raz o czasie  trw an ia  ok. 4 /is  
i am p litudz ie  10 V. Im pu lsy „sa n d c a s tle ”  o trzym yw ane są na k7 
uk ładu US301.
W w yn iku  po rów nan ia  nap ięc ia  s ta łego  na k5 układu US301 
(regu low anego  rezysto rem  R312) z im pulsem  pow rotu  odchy la ­
nia poziom ego na k6 uk ładu US301 następu je  zm iana  w arunków  
pracy p rze rzu tn ika  p rogram ow anego , co stanow i synch ron izac ję

w ew nętrzną  fazy odchy lan ia  poziom ego.
S ynchron izacja  genera to ra  lin ii im pu lsam i synch ron izac ji po­
z iom ej, zaw artym i w  sygna le  w izy jnym , następu je  w  układzie  
dyskrym ina to ra  fazy z w ykorzystan iem  sp rzężen ia  p rzez rezysto r 
R314. E lem enty C307, C309, R311, R313 re a lizu ją  zm ianę  sta łe j 
czasu przy w spó łp racy m on ito ra  z m agnetow idem . P rze łączan ie  
s ta łe j czasu nap ięc iem  sta łym  +  0,5 V dokonu je  s ię  na k11 US301. 
Im pu lsy w y jśc iow e , o trzym yw ane  na k3, po p rze jśc iu  przez układ 
ksz ta łtu jący  R318, L301, C311 są podaw ane na bazę tranzysto ra  
T503.

7.5. Układ odchylania poziomego
Układ odchy lan ia  poziom ego sk łada  s ię  z dwóch stopni; s te ru ją ­
cego (tranzysto r T503) i m ocy (tranzysto r T504). Na bazę tranzys­
to ra  T503 p rzychodzą s te ru jące  im pulsy  prostoką tne  z końcówki 
3 układu sca lonego US301, o czasie  trw an ia  im pulsu dodatn iego  
ok. 18 fis, pow odując nasycenie  tego tranzysto ra . U m ożliw ia  to 
p rzep ływ  prądu ze ź ród ła  zas ilan ia  + 2 5  V przez tranzysto r, 
uzw o jen ie  p ie rw otne  1-2 trans fo rm a to ra  s te ru jącego  Tr502, dopa­
sow u jącego rów nież im pedancję  obu stopni. Po zm ian ie  p o la ry ­
zacji im pulsu  s te ru jącego  następu je  zan ik prądu tranzysto ra  T503 
i uzw o jen ia  p ie rw otnego  tansform atora . Na uzw ojen iu  tym  pow ­
sta je  przeb ieg  im pulsow y o am p litudz ie  ok. 4VSS, kszta łtow any 
przez e lem enty R541 i C541 i indukcyjność uzw o jen ia  p ie rw o tne ­
go. Przeb ieg je s t p rze transfo rm ow any na uzw o jen ie  w tó rne  
tansform ato ra  Tr502 z p rzek ładn ią  obn iża jącą  i w yko rzystyw any 
do s te row an ia  s topnia  mocy.
T ranzysto r s topn ia  m ocy T504 w ym aga s te row an ia  p rzeb ieg iem  
o m ale j am p litudz ie  nap ięc ia , a le  o dużej am p litudz ie  prądu, 
rzędu 0,8 4-1 A. W łaściw ą w artość tego prądu —  ze w zg lędu  na 
m in im um  s tra t w ko lekto rze  T504—  usta la  rezysto r R540. D ław ik 
L507 zapew n ia  szybkie  w y łączen ie  T504 po zakończen iu  cyklu 
w yb ie ran ia .
Praca s topnia  mocy sk łada s ię  z czterech cyk li:
© cykl I —  s trum ień  e lek tronów  je s t odchylany od środka  do 

praw ego brzegu ekranu (p ierw sza  po łow a cyklu 
roboczego);

8 cykl II —  w ygaszony s trum ień  w ykonu je  d rogę  pow ro tną  od 
praw ego brzegu ekranu do środka (p ierw sza  część 
cyklu  powrotu);

cykl III —  w ygaszony s trum ień  e lek tronów  w ykonu je  drogę 
pow rotną od środka  do lew ego brzegu ekranu 
(druga część cyklu powrotu);

; cykl IV —  strum ień  e lek tronów  je s t odchy lony od lew ego 
brzegu ekranu do środka (druga po łow a cyklu 
roboczego).

W cyklu I baza tranzysto ra  T504 je s t s te row ana  im pulsem  
dodatn im  w prow adza jącym  tranzys to r w stan s ilnego  nasycenia. 
Przez p rzew odzący tranzys to r p łyn ie  sum a prądów : prądu p łyną­
cego przez uzw o jen ie  1-4 trans fo rm a to ra  Tr503 ze ź ród ła  za s ila ­
nia +  120 V o raz prądu p łynącego przez cewki odchyla jące  
w ym uszonego przez nap ięc ie  w ystępu jące  na kondensatorze 
C546. Duża w artość tego  kondensatora  pozw a la  na uzyskan ie  
w cewkach odchyla jących prądu lin iow o  narasta jącego, nato­
m iast nap ięc ie  na cew kach osiąga  w  p rzyb liżen iu  w artość 
nap ięc ia  na kondensatorze C546. Stan ten trw a  do ch w ili po jaw ie ­
nia s ię  na bazie tranzysto ra  T504 im pulsu u jem nego, za tyka jące ­
go tranzysto r. Jest to początek cyklu  pow rotu . W celu uzyskan ia  
szybkiego zatkania  tranzysto ra  m ocy po zakończen iu  I cyklu 
należy z obszaru  jego  bazy odprow adz ić  duży ładunek e lek trycz­
ny, zgrom adzony w czasie  p rzew odzen ia . Uzyskuje s ię  to przez 
w cześn ie jsze  (na ok 10 f is  przed zakończen iem  I cyklu) p rze łą ­
czen ie  tranzysto ra  s te ru jącego  T503 ze stanu za tkan ia  w  stan 
p rzew odzen ia . Na uzw ojen iu  w tórnym  trans fo rm a to ra  s te ru jące ­
go Tr502 pow sta je  u jem ne napięcie, pow odujące  roz ładow an ie  
po jem ności z łącza  UB _ E tranzys to ra  T504, przez co tranzys to r ten 
szybko zatyka się.
D ław ik L507 zapobiega  gw a łtow nem u p rze rw an iu  prądu w  obw o­
dzie bazy s topn ia  m ocy o raz zabezp iecza  tranzys to r T504 przed 
dużym i im pulsam i p rądow ym i, m ogącym i pow stać w  czasie  
p rzeb ić  w  k ineskop ie  i s topniu  mocy.
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W cyklu  I, trw a jącym  oko ło  26 fis, je s t w ię c  przekazyw ana energ ia  
ze ź ród ła  zas ila n ia  do trans fo rm a to ra  Tr503, gdzie  je s t g rom adzo­
na w polu m agnetycznym .

W cyklu  II, rozpoczyna jącym  cykl pow rotu  s trum ien ia , T504 je s t 
zatkany.
Energ ia  zgrom adzona w polu m agnetycznym  trans fo rm a to ra  
Tr503 i cew ek odchy lan ia  poziom ego pobudza do drgań rów no­
leg ły  obwód rezonansow y, z łożony z kondensatora  pow ro tu  C542 
i indukcyjności w ypadkow ej (korektora  L510, cew ek odchylan ia  
poziom ego, uzw ojen ia  p ie rw otnego 1-4 Tr503). Przez kondensa­
to r pow rotu  C542 p łyną  prądy w ym uszone przez energ ię  zaw artą  
w  transfo rm a to rze  Tr503 i cewkach odchyla jących. K ondensator 
C542 ła d u je  s ię  g łów n ie  ene rg ią  przekazyw aną z trans fo rm a to ra  
Tr503. Prąd cew ek odchyla jących  m ale je . Przy w artośc i ze row e j 
tego prądu na kondensatorze C542 w ystępu je  m aksim um  ładun­
ku. K ondensator C546 o dużej po jem ności n ie b ie rze  udzia łu  
w tym  cyklu  pracy, ze w zg lędu na dużą bezw ładność nap ięc iow ą 
i trak tu je  s ię  go jako  zw arc ie  d la  szybkich p rzeb iegów  w  okres ie  
powrotu.
W m om encie  p rze jśc ia  z cyklu I do II, a w ięc  w  czasie  zm iany 
k ie runku  przep ływ u  prądu przez cewki odchyla jące, na ww. 
obw odzie  rezonansow ym  pow sta je  duże nap ięc ie  sam o indukc ji, 
tw orząc narasta jące  zbocze im pulsu pow rotu  odchy lan ia  pozio­
m ego.
W cyklu II, trw a jącym  ok. 6 fis, ene rg ia  zaw arta  w  polu m agne­
tycznym  trans fo rm a to ra  Tr503 i cew ek odchy la jących  p rzechodzi 
w energ ię  po jem nośc iow ą kondensatora  pow rotu  C542.
Cykl III, kończący cykl pow rotu, odbyw a s ię  w czasie , gdy 
tranzysto r T504 je s t nadal zatkany, a s iln ie  na ładow any konden­
sa to r pow rotu  C542 oddaje  ene rg ię  do cew ek odchyla jących 
i częściow o do trans fo rm a to ra  Tr503. Powoduje to p rzep ływ  
prądu o przeciw nym  k ie runku  niż w cyklu  II. N ap ięcie  na cewkach 
m ale je, a prąd rośn ie  w kie runku  w artośc i u jem nych. M om ent 
roz ładow an ia  s ię  kondensatora  C542 je s t zakończen iem  cyklu 
pow rotu . Prąd w cew kach odchy la jących  os iąga  m aksym alną 
w artość u jem ną.
W cyklu II, trw a jącym  ok. 6 fis, następu je  przekazan ie  energ ii 
z na ładow anego kondensato ra  pow rotu  C542 do cew ek odchy la ­
jących.
Cykl IV stanow i d ruga część cyklu roboczego. T ranzysto r T504 
jes t jeszcze  zatkany i ene rg ia  z cew ek odchyla jących  je s t 
przekazyw ana przez d iody m odu la to ra  D513 i D512 do kondensa­
to ra  C546. D iody m odu la to ra  zosta ją  spo la ryzow ane  w  k ierunku 
zaporow ym , m ale je  prąd cew ek odchyla jących; przy w artości 
ze row e j tego prądu ładunek na kondensatorze C546 osiąga 
w artość m aksym alną.
W m om encie  p rze jśc ia  z cyklu III do IV, cha rakte ryzu jącego  się 
zm ianą  kie runku  p rzep ływ u prądu przez cew ki odchyla jące  
i trans fo rm a to r Tr503, na ich indukcyjnościach  je s t w ytw arzane 
opada jące  zbocze im pulsu pow rotu  odchy lan ia  poziom ego.
W cyklu IV, trw a jącym  ok. 26 fis, następu je  proces przekazyw an ia  
ene rg ii zaw arte j w polu m agnetycznym  cew ek odchyla jących  do 
kondensatora  C546.
S topień m ocy odchy lan ia  poziom ego, zas ilany ze ź ród ła  
+ 1 20  V je s t zabezpieczony przed p rzec iążen iem  bezp ieczn ik iem  
B503. E lem enty C547, R554 s tanow ią  układ f iltra c ji nap ięc ia  
zas ilan ia . Rezystor R554 zabezpiecza jednocześn ie  tranzysto r 
m ocy przed nadm iernym  prądem  w  przypadku w yładow ań  łuko ­
wych o raz zw arć  po s tron ie  w tórne j trans fo rm a to ra  odchylan ia  
poziom ego. W artość jego  zosta ła  rów n ież dobrana d la  zapew n ie ­
n ia w łaśc iw e j s ta b iliza c ji w ym ia rów  obrazu.
S topień s te ru jący  je s t zas ila n y  ze ź ród ła  +  25 V. E lem enty R538, 
C540 usta la ją  w arunki p racy tranzysto ra  T503 i s tanow ią  separa­
c ję  od pozosta łych układów  m on ito ra , zasilanych  z tego sam ego 
ź ród ła . K o rekto r lin iow ośc i L510 s łuży do ko rekc ji zn ieksza łceń  
lin iow ośc i odchy lan ia  poziom ego w  cewkach. R ów no leg ły  do 
ko lek to ra  rezysto r R609 tłu m i oscy lac je  pow sta jące  na cewce 
korekto ra . D ław ik L511 s łuży  do regu lac ji sze rokości obrazu, 
a układ L512, R562, R563, R564, D915, D516 i Z502 s łuży  do 
cen trow an ia  po łożen ia  obrazu w poziom ie.

7.6. Transformator odchylania poziomego 
i powielacz WN

T rans fo rm a to r odchy lan ia  poziom ego Tr503 w spó łp racu je  z uk ła ­
dem  odchy lan ia  poziom ego o raz w ytw arza  nap ięc ia  pom ocnicze: 
im pu lsy  gaszące pow rotu  poziom ego + H  (k7), nap ięc ie  ża rzen ia  
k ineskopu k8, k9 o raz nap ięc ie  o w artośc i ok. 8 kV (k10). 
U zw ojen ie  p ie rw otne  trans fo rm a to ra  (k1, k4) je s t po łączone 
z cew kam i odchy lan ia  poziom ego. W obw odz ie  ża rzen ia  k inesko ­
pu zna jdu je  s ię  bezp iecznik zabezp iecza jący tran s fo rm a to r przed 
zw arc iam i w  obw odz ie  ża rzen ia  o raz regu low any d ław ik , s łużący 
do us taw ien ia  w ym agane j w artośc i Uk kineskopu.
P ow ie lacz WN D517 zbudow any na uk ładach d iodow o-kondensa- 
to row ych w ytw arza  nap ięc ie  WN ok. 25 kV o raz nap ięc ie  s ia tk i 
trzec ie j, regu low ane  po tenc jom etrem  R545 w  zakres ie  6-^-8 kV. 
E lem enty C544, R543, R544, R545, R546, R547 usta la ją  w arunk i 
p racy pow ie lacza  (d iody w e jśc iow e j układu pow ie la jącego). 
N ap ięc ie  regu low ane  R545 zas ila  s ia tkę  d rugą k ineskopu.

7.7. Układ ograniczania prądu 
kineskopu

Obwód prądu k ineskopu, p łynącego  przez pow ie lacz WN, zam yka 
s ię  do m asy p rzez po tenc jom etr R548 (og ran iczen ie  lk). Powsta łe 
na R548 nap ięc ie  (filtrow ane  przez kondensato r C545) jes t 
podaw ane do uk ładu o g ran iczan ia  prądu k ineskopu w  m odule 
dekodera. Ponadto nap ięc ie  to  je s t podaw ane przez rezysto ry 
R549, R759, R760 na w yprow adzen ie  12 układu sca lonego  US751 
do s ta b iliza c ji w ysokości obrazu  od zm ian prądu k ineskopu.

7.8. Stopień końcowy sygnału wizji
Układy tego s topn ia  są um ieszczone na m odule  w zm acniaczy 
w izy jnych  MW2040/2. O pisane zos ta ły  w ,,Ins trukc ji se rw iso w e j”  
odb io rn ika  S yriusz TC500, pkt. 7.15.

7.9. Moduł dekodera MD2041/4
U kłady tego  m odu łu  są op isane w „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  o d b io r­
nika S yriusz TC 500, pkt. 7.14.

7.10. Głowica w.cz. ZGM201
Układy g łow icy  są op isane w  „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  odb io rn ika  
S yriusz TC 500, pkt. 7.11.

7.11. Moduł fonii MF2006/1
U kłady tego  m odu łu  są op isane w  „In s tru k c ji s e rw is o w e j"  o d b io r­
n ika S yriusz TC 500, pkt. 7.12.

7.12. Moduł p.cz. MP2011/2
U kłady tego  m odu łu  są op isane w  „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  o d b io r­
nika S yriusz TC 500, pkt. 7.13.

7.13. Moduł eurozłącza ME2041/2
M oduł euroz łącza  sk łada  s ię  z następu jących  części:
—  gn iazda eu roz łącza  G901, za pośredn ic tw em  k tó rego  są 

doprow adzane zew nę trzne  sygna ły  w iz ji i fon ii o raz  nap ięc ie  
p rze łącza jące ,

—  p rze łączn ika  sygna łu  w e j./w y j. sygna łu  v ideo  i fon ii, z re a lizo ­
wanego w oparc iu  o US901 MCY74066. Schem at b lokow y 
MCY74066 pokazano na rys. 3;

—  układu s te row an ia  p rze łączn ika  zrea lizow anego  na tranzys­
torach T903, T905, T906;

—  układów  dopasow ujących  sygna ł w e j./w y j. na trynzsyto rach  
T901, T902, T904, T907;

—  w stępnego w zm acniacza  m .cz. i układu e lek tron iczne j regu ­
lac ji s iły  g łosu  w  opa rc iu  o układ sca lony US902 —  UL1244N r

U kłady m odułu  eu roz łącza  um o ż liw ia ją  pracę o d b io rn ika  jako  
odb io rn ika  sygna łu  te lew izy jnego  lub jako  m onitora .
O db io rn ik  p racu je  jako  m on ito r:
—  do końc. 35 ME2041/2 je s t doprow adzone z  zespo łu  zda lne j 

regu lac ji OZS2030/3 (po w c iśn ięc iu  k law isza  AV w  nadajn iku
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zda lnego  s te row an ia  NZS) s ta łe  nap ięcie  rzędu 3 V, lu b zko ń c . 
8 G901 nap ięc ie  rzędu 9,5-^ 12 V.

—  pow yższe nap ięc ie  pow oduje, że tranzys to r T905 nie p rzew o­
dzi (wchodzi w  tzw . „s ta n  n is k i"), a T903 w chodzi w  nasycenie 
(„s ta n  w yso k i” );

—  z ko le i w uk ładz ie  US901 rozw ie ra ją  s ię  styki 3-4 i 8-9 
a zw ie ra ją  1-2 i 10-11;

—  w tedy sygna ł w izy jny  z gn iazda 901 końc. 20, poprzez w zm ac­
n iacz w e jśc iow y sygna łu  w izy jnego  T901, stop ień  dopasow u­
ją cy  T902, końc. 11 US901, je s t podaw any z końc. 10 US901 do 
inw e rte ra  T907. Inw erte r T907 zapew nia  sygna ł w izy jny  dla 
dekodera  końc. 1 MD i odw rócony sygna ł w izy jny  potrzebny do 
synch ron izac ji obrazu (końc. 14 MH). A  z gn iazda G901 końc. 
2,6 poprzez końc. 1-2 US901, sygna ł fon ii m.cz. je s t podaw any 
do w stępnego w zm acniacza  m.cz. (końc. 3 US902 UL1244N) 
i da le j do końc. 1 MF2006. W stopniu  tym  je s t rea lizow ana  też 
na e lem entach  R937, 940, 941 i e lem entach z OZS e lek tron icz ­
na regu lac ja  s iły  g łosu;

—  w  tych w arunkach  sygna ł z anteny te lew izy jne j, dz ięk i rozw ar­
c iu  s tyków  3-4 i 8-9 na US901, nie je s t podaw any od to ru  p.cz. 
MP2011/2 i fon ii MF2006 do następnych stopni odb io rn ika .

O db io rn ik  pracu je  jako  odb io rn ik  sygna łu  te lew izy jnego:

1 2 3 4 5 6 7

I i
i
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1  '  1

t - .......................

14 13 12 11 10 9 8

R y s . 3 . S c h e m a t b lo k o w y  u k ła d u  s c a lo n e g o  M C Y 7 4 0 6 6

8. ZALECENIA DOTYCZĄCE

8.1. Wskazówki dotyczące postępowania 
przy naprawach

Stanow isko  do napraw  stac jonarnych  pow inno być w yposażone 
we w szystk ie  p rzyrządy i narzędzia  w ym ien ione  w  rozdz ia le  
9 —  z tym , że za leca  s ię  dla potrzeb se rw isu  p rzy napraw ie  
o d b io rn ika  kom ple tnego stosow ać p rzyrządy w yszczegó ln ione  
w pkt. 9.1 do 9.15 w łączn ie .

Przed rozpoczęciem  napraw y na leży zd jąć  śc iankę  ty lną  odb io r­
nika, p rzep row adz ić  ocenę w izua lną , a następn ie  w łączyć od­
b io rn ik  do s iec i i ok re ś lić  rodza j uszkodzenia  o raz p rzypuszcza l­
ne m ie jsce  je g o  w ystąp ien ia .

M ie jsce  uszkodzen ia  na leży usta lić , m ie rząc i obse rw u jąc  odpo­
w iedn ie  p rzeb ieg i e lektryczne .

Przy lu tow an iu  lub w y lu tow yw an iu  e lem entów  z p ły tk i d rukow a­
nej n ie  na leży p rzegrzew ać punktów  lu tow n iczych , gdyż n ieum ie ­
ję tne  postępow an ie  z  obw odam i d rukow anym i p row adz i do ich 
zn iszczen ia .

—  do końc. 35 ME2041/2 je s t doprow adzone z OZS nap ięcie  
+  0,2 V (w przypadku gdy do końc. 8 G901 doprow adzone było 
zew nętrzne  nap ięc ie  p rze łącza jące , na leży je  od łączyć, gdyż 
un iem ożliw i ono p rze jśc ie  z p racy m on ito row e j na o d b io rn iko ­
wą);

—  pow yższe nap ięc ie  pow oduje  że tranzys to r T905 w chodzi 
w nasycenie, a T903 nie p rzew odzi;

—  z ko le i w  uk ładz ie  US901 zw ie ra ją  s ię  styki 3-4 i 8-9, a rozw ie ­
ra ją  1-2, 10-11;
w tedy z gn iazda eu roz łącza  G901, poprzez styki 10-11 sygna ł 
w iz ji i s tyki 1-2 sygna ł fon ii n ie p rzechodzi do końcowych 
układów  w iz ji i fon ii odb io rn ika ;

—  natom iast sygna ł w izy jny  z końc. 11 m odułu  MP2011/2, 
poprzez zw arte  końc. 8-9 US901, je s t p rzesy łany do inw e rte ra  
sygnału  w iz ji T907, a sygna ł fo n ii z końc. 5 MF2006, poprzez 
zw arte  końc. 3-4 US901, przechodzi do w stępnego  w zm acnia ­
cza m.cz. (końc. 3 US902) i da le j —  do s topn ia  m ocy to ru  fon ii 
(końc. 1 MF2006).

Przy korzystan iu  ze ź ród ła  sygnału  RGB (poprzez gn iazdo  G901) 
uk łady euroz łącza  zachow u ją  s ię  tak, jak  p rzy p racy odb io rn ika  
jako  m onitor.
Dodatkowo do końc. 16 G901 na leży doprow adz ić  im pulsow y 
sygna ł za łącza jący o am p litudz ie  + 1  -i- + 3  V. Sygna ł ten powo­
duje p rze łączen ie  to rów  RGB w  procesorze  w iz ji US202 (m oduł 
MD2041/4) z p racy m on ito row o -odb io rn ikow e j na to r w iz ji po 
RGB.
Sygnał za łącza jący o w artośc i 0-i-0 ,4  V nie pow oduje  zm iany 
pracy p rocesora  US202.
Za pośredn ictw em  złącza  G901 m ożna nagryw ać sygna ły  w iz ji 
i fon ii. Do końc. 19 G901 dochodzi z odb io rn ika  sygna ł w iz ji 
(z końc. 11 MP poprzez w tó rn ik  em ite row y T904), a do końc. 
1, 3 G901 sygna ł fon ii (z końc. 5 MF poprzez R929).

7.14. Zdalne sterowanie
W skład układu zda lnego  s te ro w a n ia  w chodzą następu jące  
podzespoły:
—  nada jn ik  zda lnego s te row an ia  NZS2030. Układy nadajn ika 

zda lnego s te row an ia  op isane  zosta ły  w „ In s tru k c ji se rw iso ­
w e j”  M on ito ra  S yriusz  TC 502, pkt. 7.1;

—  odb io rn ik  zda lnego  s te row an ia  OZS2030. U kłady odb io rn ika  
zda lnego s te row an ia  op isane  zosta ły  w  „ In s tru k c ji se rw iso ­
w e j”  M on ito ra  S yriusz  TC 502, pkt. 7.2;

—  zespó ł gotow ości ZG2031, Układy tego zespo łu  są op isane 
w „In s tru k c ji se rw iso w e j”  M on ito ra  S yriusz TC 502, pkt.
7.2.3.2, (jako ZPG2030).

8.2. Demontaż odbiornika
UWAGA.
Przed demontażem odbiornika należy wyjąć wtyczkę sznura
sieciowego oraz rozładować kineskop.

O db io rn ik  należy dem ontow ać w  następu jący sposób:
a) zd jąć  ściankę ty lną  o d b io rn ika  po odkręcen iu  p ięc iu  m ocu ją ­

cych ją  w krętów ,
b) zw o ln ić  m ocow ania  w iązek, roz łączyć w szystk ie  w iązki 

i przewody,
c) w ysunąć chassis  z p row adn ic  po uprzedn im  odkręcen iu  

dwóch śrub  m ocujących i odc iągn ięc iu  za trzasków  prow adn ic 
(m ożna też odchy lić  chassis  do do łu , pochy la jąc  jednocześn ie  
m askow nicę z k ineskopem  do przodu),

d) w y jąć  g łośn ik , zde jm u jąc m ocu jące go do śc iank i przedn ie j 
k lipsy,

e) w y jąć  w sporn ik  z  isosta tem  i gn iazdem  s łuchaw kow ym  po 
odkręcen iu  dwóch w krę tów  m ocujących go do śc iank i p rzed­
nie j,
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f) w yjąć odb io rn ik  zda lnego ste row an ia : śc isnąć bardzo os troż­

nie dw ie  pary zaczepów  z gó ry  i do łu  OZS i w ysunąć go do 

przodu m askownicy,
g) w y jąć  nasadkę s ia tk i trzec ie j z coko łu  k ineskopu i zd jąć p ły tkę  

wzm acniaczy w izy jnych ,

h) w y jąć  k ineskop, odkręca jąc  cz te ry  nakrę tk i m ocu jące go do 

m askownicy,
i) zd jąć cew kę rozm agnesow ującą  i linkę  um asia jącą ,

j) zd jąć trzym acz z m odułu  p.cz. g ło w icy  i m odułu fon ii po 

odkręcen iu  dwóch śrub  m ocujących go do g łow icy,

k) aby w y jąć m oduł p.cz., na leży odkręc ić  dw ie  ś ruby  m ocu jące 
m oduł do p ły ty  g łów ne j,

I) aby w y jąć  g łow icę  z podstaw ki, na leży w ykręc ić  dw ie  śruby 
m ocujące ją  do p ły ty  g łów ne j, 

ł) w y jąć  m odu ł synch ron izac ji MH po uprzedn im  odkręcen iu  
w bok trzym acza m odułu, 

m) w y jąć zespó ł go tow ości ZG: odchy lić  zaczep w ram ce zespo łu  
gotow ości i w ysunąć z m eta low ego zaczepu (przy  pow ie la ­
czu) do góry, następn ie  z zaczepów  w rad ia to rze , 

n) pozosta łe  m odu ły w y jąć  z p ły ty  g łów ne j, odg ina jąc  za trzaski 
prow adn ic.

9. WYKAZ PRZYRZĄDÓW i UKŁADÓW POMOCNICZYCH POTRZEBNYCH DO STROJENIA

I REGULACJI ODBIORNIKA

9.1. Oscyloskop —  parametry
Zakres przenoszonych często tliw ośc i ^  10 MHz
C zułość m aksym ana ^  10 mV/cm
Błąd pom iaru  czasu i am p litudy ^  ± 5 %
Maks. nap ięc ie  w e jśc iow e  U „c>  700 V
W ejścia  AC i DC (zm ienno-

i s ta łoprądow e) 
łm pedancja  w e jśc iow a  sondy 1 : 10
pom ia row e j 10 M ß

C „c.*S 10pF

9.2. Generator telewizyjnych 
obrazów kontrolnych 
OIRT-SECAM

W yjśc iow y sygna ł te le w izy jn y  o często tliw ośc i fa li nośnej w iz ji 
obe jm u jący  podzakresy I + V, z m oż liw ośc ią  m odu lac ji fa li nośnej 
fon ii częs to tliw ośc ią  1 kHz i dew iac ją  50 kHz. M oż liw ość ustaw ie­
nia poziom u sygna łu  w e jśc iow ego  — 50 dB/m W .
R odzaje testów  kon tro lnych :
a) b ia ła  krata  na szarym  tle  z cza rno -b ia łym  obram ow an iem ;
b) ko lo row e  pasy p ionow e w  sys tem ie  SECAM 100/0/75/0, 

g łębokość m odu lac ji w .cz. 90% , ko le jność pasów  ko lo row ych : 
b ia ły , żó łty, tu rkusow y, z ie lony, purpu row y, czerw ony, n ie ­
b ieski, czarny;

c) test e lek tron iczny cza rno -b ia ły ;
d) z łożony test e lek tron iczny ko lorow y,
e) b ia łe  pole.

9.3. M iliam perom ierz prądu stałego
k lasy 1,5 o zakres ie  2 mA, w  obudow ie  zapew n ia jące j 
izo lac ję  30 kV I dokładność odczytu 0,01 mA.

9.4. Kilowoltomierz elektrostatyczny o zakres ie
30 kV, k lasy 1,0.

9.5. Woltomierz cyfrowy nap ięc ia  s ta łego  i zm iennego
0 dokładności 0,1% , UnlJl, =  250 V.

9.6. Am perom ierz prądu zm iennego o zakres ie
5 A, k lasy 1,5.

9.7. Sonda rozładowująca o rezystanc ji 5 M f ł i w y trzy ­
m ałości nap ięc iow ej 30 kV. s łużąca  do roz ładow an ia  
po jem ności kineskopu i po jem ności pow ie lacza  WN.

9.8. Pętla rozm agnesowująca 1450 ¿w. z d n e  0  0,3
1 ś redn icy  w u w iię ti/. iio j 250  i lub inna o podobnych
param etrach.

9.9. Autotransformator lub zasilacz regulowa­
ny P 250 VA i U w y jśc iow ym  220 V ±  10%.

9.10. W oltomierz wartości skutecznej napięcia
im pulsow ego: zakresy m ierzonych  napięć 5 -s7,5  V oraz 
podzakres 6,2e-6,4 V.

9.11. Generator telewizyjnych obrazów kon­
trolnych CCIR-PAL

Test kon tro lny  —  p ionow e pasy ko lo row e. Fala nośna w iz ji 
obe jm u jąca  podzakresy I - r  V. Poziom  w y jśc iow y sygna łu  —50 
dB/m W . Fala nośna fon ii zm odu low ana dow o lnym  sygna łem .

9.12. Przyrząd uniwersalny: u m -4b  lub V640; u m ih ;
UM112.

9.13. Transformator izolujący s ieć  za s ila jącą  (pow i­
nien spe łn iać  w ym agan ia  PN-88/T-06250).

9.14. Układy pomocnicze oraz zakończen ie  kabli pom ia­
row ych (wg tab licy  4, „ In s tru k c ja  se rw iso w a ”  S yriusza  TC 500).

9.15. Wobulator ze w skaźn ik iem  oscy log ra ficznym , np.: 
Po lyskop IV SWOB4 Róhde Schwarz.
Zakres w obu lac ji 1 -ę — 45 MHz
Znaczn ik i często tliw ośc i Co 0,5 MHz s tab iliz . kwarców .
łm pedanc ja  w y jśc iow a  75 0
N ap ięc ie  w y jśc iow e  200 mV/75 i i ,  regu low ane  co 10 dB
w.cz. i co 1 dB w zakres ie  0-1-70 dB.
R ezystancja  w e jśc iow a
w skaźn ika  500 k i i
Pasm o często tliw ośc i
w skaźn ika  3 Hz-r-7 kHz
Czu/ość m aksym alna pe łne w ychy len ie  d la  nap ięc ia  w y j­

śc iow ego 20 mVs>

9.16. Generator sygnałowy o częs to tliw ośc i pracy 
5-p7 MHz z w ew nę trzną  m odu lac ją  częs to tliw ośc i f„, =  1 kHz, 
dew iac ją  często tliw ośc i A  F =  + 1 5  kHz i o w artośc i skuteczne j 
nap ięc ia  w y jśc iow ego  3 -^30  mV.

9.17. Miernik mocy w yjśc iow e j o zakres ie  0 .5 -h 10 W 
i im pedanc ji obciążen ia  rów ne j 15 i i .

9.18. Zasilacze nap ięc ia  s ta łego  o param etrach-
—  nap ięc ie  s ta łe  U =  12 V ± 1 % ; nap ięc ie  tę tn ien  .- 10 m V ^:

m aksym alny p ią d  obc iążen ia  rów ny 0,2 A, 
nap ięc ie  s ta łe  U 24 V .¡.2% ; nap ięc iu  tę tn ion  - 10 mV k: 
m aksym alny prąd obc iążen ia  rów ny 1,0 A,
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9.19. Generator nośnej wizji na często tliw ośc i pośred­
nie j z m odu lac ją  sygna łem  w izy jnym  p iły  lub 8 +  10 stopni 
g radac ji (g łębokość m odu lac ji obrazu 100%).

9.20. Generator nośnej fonii na często tliw ości pośred­
nie j z 80%  m odu lac ją  AM  sygnałem  800 Hz lub 1000 Hz.

9.21. Układ dopasowujący asymetryczny —  wg
PN-75 T-04501, rys. 2C.

9.22. Tłumik regulowany W .C Z . z regu lac ją  w zakresie  
0 +  80 dB co 1 dB, o R „c =  R „y =  75 i i .

9.23. Nadajnik znaczników stab ilizow any kw arcem  d la  
następu jących  często tliw ośc i charakte rystycznych :
—  często tliw ość pośredn ia  w iz ji sąs iedn iego  górnego kana łu ,
—  często tliw ość pośredn ia  fon ii,
—  częs to tliw ość  odn ies ien ia ,

10. STROJENIE

O pisane w ins trukc ji regu lac je  przeprow adza s ię  w  m on ito rze  
kom ple tnym . Ins trukc ja  nie obe jm u je  szczegó łow e j m etodyki 
s tro jen ia , regu lac ji i kon tro li m odu łów  na spec ja lis tycznych , 
indyw idua lnych  stanow iskach.

10.1. Wstępne uruchomienie odbiornika
10.1.1. SPRAWDZENIE MONTAŻU ODBIORNIKA

Przed u ruchom ien iem  o d b io rn ika  na leży sp raw dz ić  p ra w id ło ­
wość m ontażu (w yposażen ie  w m odu ły  wg tab l. 2).

10.1.2. PRZYGOTOWANIE ODBIORNIKA DO WŁĄCZANIA DO 

SIECI ZASILAJĄCEJ

Przed w łączen iem  o d b io rn ika  należy:
—  do w e jśc ia  antenow ego do łączyć sygna ł te le w izy jn y  p iono ­

wych pasów  ko lo row ych  o poziom ie  -  50 dB 'mW  z genera to ra  
obrazów  ko lo row ych  (pkt. 9.2. —  W ykaz p rzyrządów ); poziom  
ten na leży u trzym yw ać podczas w szystk ich  reg u la c ji op isa ­
nych w  pow yższym  tekśc ie , je ż e li w  ins trukc ji n ie podano 
inaczej;

—  w  obwód sznura  s iec iow ego  w łączyć am pe rom ie rz  (pkt. 9.6 
—  W ykaz p rzyrządów ).

10.1.3. WŁĄCZENIE ODBIORNIKA DO SIECI ZASILAJĄCEJ

W ykonać ana log iczn ie  ja k  op isano w pkt. 10.1.3. ..Instrukc ji 
se rw is o w e j”  M on ito ra  S yriusz TC 502 —  z tym, że p raw id łow y 
prąd pob ie rany z s iec i pow in ien  w ynosić 320 mA ±  10%, a poten­
c jom etr R522 w M on ito rze  S yriusz TC 502 odpow iada  po tenc jo ­
m etrow i R610 w M on ito rze  Westa TC 201.

10.1.4. ROZMAGNESOWANIE KINESKOPU

W ykonać ana log iczn ie  ja k  op isano w  pkt. 10.1.5. ,,Ins trukc ji 
se rw is o w e j”  S yriusza  TC 500.

10.2. Kontrola i regulacja pozostałych układów  
odbiornika

o  S tro jen ie  i regu lac je  pozosta łych układów  odb io rn ika  wykonać 
po jego w stępnym  uruchom ien iu.

© Przed regu lac ją  odb io rn ik  m usi być w stępn ie  w ygrzew any 
przez co na jm n ie j 15 m inut.

- P aram etry obrazu: jaskraw ość, kontrast, nasycenie ustaw ia  
s ię  zda ln ie , przy użyciu odpow iedn ich  przyc isków  w NZS2030. 
P aram etry ło n ii —  s iłę  g łosu można ustaw ić zda ln ie  lub 
loka ln ie , p rzy użyciu  odpow iedn ich  p rzycisków  w NZS2030 lub 
OZS2030.

—  często tliw ość pośredn ia  w iz ji,
—  często tliw ość pośredn ia  fon ii sąs iedn iego  do lnego kanału.

9.24. Obwód zastępczy m ieszacza —  w ykonany 
zgodnie  z tabe lą  3, pkt. 7, „ In s tru k c ji se rw is o w e j"  S yriusza 
TC 500.

9.25. W oltomierz nap ięc ia  s ta łego  na zakres 15 V, o rezys­
tancji w e jśc iow e j ^  150 k i).

9.26. W oltomierz nap ięc ia  s ta łego  na zakres 15 V, o rezys­
tancji w e jśc iow e j >  1 M ii.

9.27. Źródło impulsów pomocniczych
a) im puls typu „s a n d c a s tle "  o pa ram etrach  wg rys. 16 z „ In s tru k ­

c ji se rw iso w e j”  S yriusza  TC500 i im pedancji w ew nętrzne j 
ź ród ła  im pulsów  ^  1000 £1,

b) im puls gaszący ram ki o po la ryzac ji dodatn ie j; 
am p litudz ie  12 V + 1 0 % ; czasie  trw an ia  1,0 + 1 ,2  ms.

|

10.2.1. USTAWIENIE I SPRAWDZANIE NAPIĘĆ WYJŚCIOWYCH 
Z UKŁADU ZASILANIA

W szystkie podane n iże j nap ięc ia  należy m ierzyć w  odn ies ien iu  do 
m asy zna jdu jące j s ię  na ram ce p łyty g łów ne j.
R egu la tory jaskraw ośc i, kontrastu , nasycenia  I s liy  g łosu  ustaw ić 
na m in im um .
Do punktu P501 w uk ładz ie  zas ilacza  pod łączyć w o ltom ie rz  (pkt. 
9.5 —  Wykaz p rzyrządów ).
P otencjom etrem  R610 w uk ładz ie  zasilacza  ustaw ić nap ięc ie  
120 ± 0 ,6  V.

Po ustaw ien iu  nap ięc ia  120 V skon tro low ać pozosta łe  nap ięcia , 
które  pow inny m leć w artość:
205 ± 1 0  V —  pom ia r na katodzie  D507
25 ± 2 ,5  V —  pom ia r na katodzie D509
24 ± 2 ,5  V —  pom ia r na katodzie D510
16 V I ]  s V —  pom ia r na katodzie D511

10.2.2. REGULACJA UKŁADU OGRANICZAJĄCEGO PRĄD 
KINESKOPU I SPRAWDZENIE WN

W ykonać ana log iczn ie  jak  op isano w pkt. 10.2.2 „In s tru k c ji 
s e rw is o w e j"  S yriusza  TC 500 —  z tym , że w pkt. 10.2.2.1. 
ustaw ien ie  prądu k ineskopu: po tenc jom etrow i R619 w Syriuszu 
TC 500 odpow iada po tenc jom etr R516 w M on ito rze  Westa TC 201, 
a R618 odpow iada R548.
Potencjom etrem  R548 na p łyc ie  g łów ne j ustaw ić prąd kineskopu 
o w artośc i 0,75 ± 0 ,4  mA.

10.2.3. USTAWIENIE LINIOWOŚCI. WYMIARÓW OBRAZU ORAZ 
ZNIEKSZTAŁCEŃ GEOMETRYCZNYCH

—  do w e jśc ia  antenow ego doprow adz ić  sygna ł te lew zy jny  
z obrazem  kra ty  z genera to ra  (pkt. 9.2. —  wykaz przyrządów )

—  regu la to ram i jaskraw ośc i i kontrastu  ustaw ić obraz norm alny.

10.2.3.1. Ustawienie liniowości, wymiarów oraz położenie obra­
zu w poziomie:

—  lin iow ość poziom ą obrazu  ustaw ić, ob raca jąc m agnesem  
cew ki L510 na p tyc ie  g łów ne j w ten sposób, aby w szystk ie  
kw adra ty z lew ej i z p raw e j s trony  ekranu by ły  jednakow e, 
a rów nocześn ie  obraz uzyska ł maks. szerokość;

—  ob raca jąc rdzen iem  cew ki L511. ustaw ić p ra w id łow ą  sze ro ­
kość obrazu z 3%  m arg inesem  z każdego boku ekranu, tj. 
286 mm ± 3 % ;

—  cen trow an ie  po łożen ia  obrazu w  poz iom ie  w ykonać przez taki 
dobór po łożen ia  po tenc jom etru  R312 (regu ł, fazy na MH) oraz 
przez dobór po łożen ia  zw ory  Z502 (zw arc ie  p. 4 z jednym
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z p .1-^3), aby obraz nie m iat zaw in ięć  i aby jego  środek 
p okryw a ł s ię  ze środk iem  geom etrycznym  ekranu.

10.2.3.2. Ustawienie liniowości, wymiarów oraz położenia obra­
zu w pionie:

—  za pom ocą po tencjom etru  R758 na p łyc ie  g łów ne j ustaw ić 
p raw id łow ą  lin iow ość obrazu w  p ion ie ;

—  za pom ocą po tencjom etru  R755 na p łyc ie  g łów ne j ustaw ić 
p raw id łow ą  w ysokość obrazu z  3%  m arg inesem  u góry i dołu 
ekranu, tj. 215 mm ± 3 % ;

—  za pom ocą zw ory  Z501 w ycen trow ać obraz w  p ion ie . Zw ora 
pow inna zw ie rać  p. 6 z jednym  z punktów  1 -h 5.

10.2.4. USTAWIENIE SYNCHRONIZACJI

Na w e jśc ie  an tenow e odb io rn ika  podać sygna ł kraty.

10.2.4.1. Ustawienie synchronizacji poziomej:

—  zew rzeć z m asą punkt pom ia row y P502 na MH2031;
—  potencjom etrem  R320 na MH ustaw ić  częs to tliw ość  drgań 

sw obodnych na g ran icy  zsynch ron izow an ia ;
—  od łączyć zw orę.

10.2.4.2. Ustawienie synchronizacji pionowej

Za pom ocą po tencjom etru  R752 uchw ycić  dw a po łożenia, w  któ­
rych w ystępu je  z ryw an ie  synch ron izac ji, a następn ie  ustaw ić 
suw ak w  po łożen iu  środkow ym  m iędzy tym i po łożen iam i.

10.2.5. USTAWIENIE NAPIĘCIA SIATKI DRUGIEJ

R egu lac ję  p rzep row adz ić  zgodn ie  z pkt. 10.2.5. „In s tru k c ji se rw i­
so w e j”  S yriusza  TC 500 —  z tym , że po tenc jom etrow i R573 
w  S yriuszu  TC 500 odpow iada  po tenc jom etr R755 w M onitorze 
W esta TC 201, a po tenc jom etrow i R614 odpow iada  po tencjom etr 
R545.

10.2.6. USTAWIENIE OSTROŚCI OBRAZU

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.6. „ In s tru k c ji se rw is o w e j”  S yriusza 
TC 500 —  z tym , że po tenc jom etrow i R655 w  S yriuszu  TC 500 
odpow iada  po tenc jom etr R806 w  M on ito rze  W esta TC 201.

10.2.7. REGULACJA NAPIĘCIA ARW GŁOWICY

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.7. „ In s tru k c ji se rw is o w e j”  S yriusza  
TC 500 —  z tym , że punktow i pom ia row em u P505 w  S yriuszu TC 
500 odpow iada P502 w  M on ito rze  W esta TC 201.

10.2.8. SPRAWDZENIE ŁĄCZNEJ CHARAKTERYSTYKI TORU 
P.CZ. WIZJI

W ykonać zgodn ie  z pkt. 10.2.8. „ In s tru k c ji se rw iso w e j”  S yriusza  
TC 500 —  z tym , że przed s tro je n ie m  na leży w y jąć z p ły ty  m oduł 
dekodera  i eurozłącza , pozostaw ia jąc  m oduł fon ii.

10.2.9. REGULACJA NAPIĘCIA SZUMÓW

—  od łączyć sygna ł od w e jśc ia  antenow ego,
—  do p.p. P503 pod łączyć oscyloskop,
—  po tenc jom etrem  R510 ustaw ić  w  p.p. P503 nap ięc ie  szum ów  

na w artość 2 Vss.

10.2.10. Sprawdzenie i korekta zestrojenia dyskryminatora 
ARCzH

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.9. „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  M on ito ra  
S yriusz TC 502 —  z tym , że w łączen ie  ARCzH w ykonać przez 
zw a rc ie  końcówki 9 G502 do m asy (w M on ito rze  S yriusz TC 502 
je s t końców ka 2 G502).

10.2.11. Ustawienie szerokości impulsu V dla modułu dekodera

W ykonać zgodn ie  z pkt. 10.2.10. „ In s tru k c ji se rw is o w e j”  S yriusza  
TC 500 —  z tym , że p.p. P506 w  S yriuszu  TC 500 odpow iada p.p. 
P505 w  M on ito rze  W esta TC 201, a R603 odpow iada R530.

10.2.12. Ustawienie statycznego balansu bieli

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.11. „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  S yriusza  
TC 500

10.2.13. Ustawienie napięcia video

W ykonać zgodn ie  z pkt. 10.2.12. „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  S yriusza  
TC 500 —  z tym , że po tencjom etrem  R560 (w S yriuszu TC 500 
R619) us taw ić  nap ięc ie  cze rń -b ie l 50 Vss (w Syriuszu  TC 500 
80 Vss)*.

10.2.14. Ustawienie dynamicznego balansu bieli

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.13. „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  S yriusza  
TC 500 —  z tym , że po tenc jom etr R240 ustaw ić  w  środkow ym  
po łożeniu.

10.2.15. Sprawdzenie ustawienia „zer dyskryminatorów”

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.14. „ In s tru k c ji se rw iso w e j”  S yriusza  
TC 500.

10.2.16. Kontrola odbioru sygnałów OIRT-SECAM I CCIR-PAL

W ykonać zgodn ie  z pkt. 10.2.14. i 10.2.15 „ In s tru k c ji se rw iso w e j”  
S yriusza  TC 500.

10.2.17. Kontrola prądu kineskopu

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.16. „ In s tru k c ji se rw iso w e j”  
S yriusza  TC 500— z tym , że po tencjom etrem  R548 (w S yriuszu  TC 
500 R618) us taw ić  prąd 0,75 ± 0 ,0 4  mA.

10.2.18. Ustawienie napięcia żarzenia kineskopu

W ykonać zgodnie  z pkt. 10.2.18. „In s tru k c ji s e rw is o w e j"  S yriusza  
TC 500 —  z tym , że w o ltom ie rz  pod łączyć do końc. 3-4 G508 
(w S yriuszu  TC 500 punkt P507) i regu low ać cew ką L508 (L512 
w  S yriuszu  TC 500).

10.2.19. Ustawienie maksymalnej mocy wyjściowej fonii

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.17. „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  
M on ito ra  S yriusz TC 502 —  z tym , że po tenc jom etrow i R942 
w M on ito rze  Syriuszu  TC 502 odpow iada po tenc jom etr R940 
w  M on ito rze  W esta TC 201.

10.2.20. Sprawdzenie poziomu wyjściowego wizji i fonii na 
wyprowadzeniu gniazda eurozłącza G901

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.18. „ In s tru k c ji se rw is o w e j”  
M on ito ra  S yriusz TC 502.

10.2.21. Sprawdzenie funkcji „monitor video”

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.19. „ In s tru k c ji se rw is o w e j”  
M on ito ra  S yriusz TC 502.

10.2.22. Sprawdzenie funkcji „monitor R, G, B”

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.20. „ In s tru k c ji se rw iso w e j”  
M on ito ra  S yriusz TC 502.

10.2.23. Sprawdzenie odbiornika zdalnego sterowania OZS2030

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.21. „ In s tru k c ji se rw is o w e j"  
M on ito ra  S yriusz TC 502.

10.2.24. Sprawdzenie nadajnika zdalnego sterowania NZS2030

P rzeprow adz ić  zgodnie  z pkt. 10.2.22. „ In s tru k c ji s e rw is o w e j"  
M on ito ra  S yriusz TC 502.

*  P rz y  s to s o w a n iu  g e n e ra to ra  te le w iz y jn y c h  o b ra z ó w  k o lo ro w y c h  7 5 /0 /7 5 /0  o  In n e j 

g łę b o k o ś c i m o d u la c ji,  w a rto ś ć  n a p ię c ia  b le l-c z e rń  n a le ż y  o d p o w ie d n io  s k o ry g o w a ć , 

n p . d la  g e n e r a to r a  7 5 /0 /7 5 /0  o  g łę b o k o ś c i m o d u la c ji 6 7 %  n a p ię c ie  b le l-c z e rń  u s ta w ić  

n a  w a rto ś ć  3 5  V „ .
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11. STROJENIE l REGULACJA MODUŁÓW

S tro jen ie  i regu lac ję  m odułów  opisano w pkt. 11 „In s tru k c ji s e rw iso w e j”  S yriusza  TC 500.
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Rys. 22. Widok płyty głównej PG2041/2—  od strony mozaiki
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Rys. 7. Schemat ideowy głowicy zintegrowanej ZGM201
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Obsado półprzewodników yfowicy
0 z n a c 2 e m o  s c h e m a t o w e

C
l

T 1 2 7 9 6 6 5

T 3 1 . T 3Z B F 9 6 3 S

T 2 E f  9 7 0

T 33 E f  5 0 6

V I . V 2 . V 3 , V i i . V 5 5 - B 8 1 0 5 B

V 5 1 . V 3 2 , V 3 3 , V 39 9 x 6 8 1 0 9

D l . D 3 t . D 3 3 . D 3 5 . D 3 G B A 1 8 2

D 3 2 . D 3 9 . B A P 7 9 5

Typowe wavtośCL napięć na elektrodach
tranzystorów (Rwe woltTOMQ)

—  Zakves Ua rw  =3.2 V  (1.0V)

Tvonzystov' I/Ü W w/y

Vgi 0 0 5,0
VG2 9.1 (1,0) 9.1 (1.0) 9.1(1,0)
Vs 0 0 5,0 (3,5)
Vd 0 0 12

T2 ve 0 0 8,3
Vł 0 0 7,7

Vgi 9,7 9.7 0
T31 VG2 9,1(1.01 9.1(1,0) 9,1 (1,0)

Vs 9.7 (3,2) 9.7 (32) 0
Vd 11.2 11.2 0
Vgi 0 0 0

T32 VG2 6,0 6,0 6.0
Vs 0,9 0,7 0,6
Vd 12 12 12
Ve 5.1 5.2 0

1 ot> Va 0.7 9.6 0

Typowe wartości. pradöw płynących 
przez przepusty ytowicy

" ' \ M v e s
P r z t p w i i ' ' ' ^ t/w.

s'

ill Ń / y

A ¿ A 0 , ! 0 , 1 0 , 1

B m A — 5 1 / 2 G —

C m A — — 2 1 ( 1 / )

D m A 1 8 ( 1 5 ) — —

E ¿ A 0 , 5 0 , 5 0 , 5

G m A 5 5 A

max

\ L - i i  n_
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